 Global-ic

MB89193PF-G-409-BND-RE1

Numar parc Statutul RoHs
Producator / Marca Starea stocului 4041 pcs stock

Descriere produs IC MCU 8BIT 8KB MROM 28S0OP Barca din Hong Kong

. @
I n I n e 0 n Foi de date Calea de transport DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obtineti o oferta

Va rugam sa faceti clic pe ,,Obtineti o oferta” si completati toate campurile necesare.Vom raspunde la solicitarea dvs. in termen

de 24 de ore prin e -mail. OBtINEtI O OFERTa
Daca intampinati probleme, va rugam sa ldsati un mesaj sau sa ne trimiteti un e -mail la info@global-ic.hkSi ne vom reveni cat . .

mai curand posibil.

Specificatii de MB89193PF-G-409-BND-RE1

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) 2.2V ~ 6V Pachetul dispozitivului furnizor 28-SOP

Ve Seic  ewcewssro
DimensuneaRAM  2exs e
[Baens e e EKEER e effeice  poRWDT
Pachet/Caz 28500342 8mmwim) achet e
Toosder  Etemd Temperatura de Operare ApC~8SC(A)
e e . mldemEEs  smmelws
DimensineaEEPROM - emsEmetsE -
ComdmersimeeEe ocesor Core PMesL
Conectivicte  Se@yo Numdrulprodusului debazd  MBsole3

Vesti inrudite

Accellera stabileste data discutiilor de simulare cu mai multe domenii TDK adauga optiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/08/22 2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primeste 4x 2,5 git/s Ethernet si 2x RS- Detectoarele magnetice auto functioneaza pana la 38V

L 2023/08/23
2023/08/21
SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronici MouserEmbedded World: Al Vision Processing pentru 12 camere Catapulta cu semiconductor compus se extinde in Bristol, Glasgow si
Durham
2023/07/4 2023/03/15
2023/07/20
Camerele de inspectie masoara pana la 800 nm in productie Audio si locul sau in evolutia Bluetooth Un raport de progres reram
2023/08/11 2023/07/19 2023/04/26

Lumea incorporatd: Wi-Fi 6, Bluetooth si IEEE 802.15.4 LR-WPAN intr-un Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a varsa kilogramele in
singur modul automobile

2023/03/16 2023/08/29



https://ro.global-ic.net/
https://ro.global-ic.net/productdetail/Cypress-Semiconductor(Infineon-Technologies)-MB89193PF-G-409-BND-RE1-3477090
https://ro.global-ic.net/manufacturer/Cypress-Semiconductor(Infineon-Technologies)
mailto:info@global-ic.hk
https://ro.global-ic.net/rfq?productid=3477090
https://ro.global-ic.net/news/Energy-harvesting-SoCs-extend-Mouser-Electronics-IoT-offering
https://ro.global-ic.net/news/Accellera-sets-the-date-for-multi-domain-simulation-discussions
https://ro.global-ic.net/news/TDK-adds-power-sink-option-to-multi-kW-dc-PSUs
https://ro.global-ic.net/news/Triple-display-Atom-x7000-board-gets-4x-2.5Gbit-s-Ethernet-and-2x-RS-485
https://ro.global-ic.net/news/Automotive-magnetic-detectors-work-up-to-38V
https://ro.global-ic.net/news/Embedded-World-AI-vision-processing-for-12-cameras
https://ro.global-ic.net/news/Compound-Semiconductor-Catapult-expands-into-Bristol,Glasgow-and-Durham
https://ro.global-ic.net/news/Inspection-cameras-measure-down-to-800nm-in-production
https://ro.global-ic.net/news/BLE-Audio-and-its-place-in-the-evolution-of-Bluetooth
https://ro.global-ic.net/news/A-ReRAM-progress-report
https://ro.global-ic.net/news/Embedded-World-Wi-Fi-6,Bluetooth-and-IEEE-802.15.4-LR-WPAN-in-one-module
https://ro.global-ic.net/news/Viewpoint-Ditching-the-wires-to-shed-the-pounds-in-automotive

	MB89193PF-G-409-BND-RE1
	Obțineți o ofertă  Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare.Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e -mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e -mail la info@global-ic.hkȘi ne vom reveni cât mai curând posibil. OBțINEțI O OFERTă
	Specificații de MB89193PF-G-409-BND-RE1
	Vești înrudite


